
Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und
Medientechnik

Sensorik und messtechnische Systeme

Auftrag zur Leiterplattenfertigung

Fakultät

Name:

Telefon:

Auftraggeber:

Kostenstelle:

Leiterplatte
Projektname:

Layoutprogramm:

Abmessung:

Stück:

Aufbau: Zweiseitig: Einseitig: 4-lagig:

Lötstopp: Ja: Nein:

Innenfräsung: Nein: Ja:

Langlöcher: Nein: Ja:

Platinendicke: 1,5 mm: Andere: Angabe:

Kupferdicke: 35 µm: Andere: Angabe:

Anmerkungen:

Vorhandene Dateien und Namen
Gerber-Daten:

Outline:

Toplayer:

Bottomlayer:

Stop Top:

Stop Bottom:

NC-Drill-Daten:

Plated:

Non-plated:

Gerber-Daten Multilayer:

Inner 1:

Inner 2:

Anmerkungen:

Mit der Unterschrift wird die Vollständigkeit und die Korrektheit der Daten bestätigt.

Datum: Unterschrift:
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